Parametry techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
NY NY
MINIMALNA | MASA | MINIMALNY PROMIEN GIECIA | PLYTY GIPSOWE ROZSTAW  ROZSTAW | MAKSYMALN
GRUBOSC RIGIPS NosnveH Ropdatownyer | ROZSTAW | WYPEENIENIE
(CD60 ULTRASTIL RIGIPS (gietych) | WIESZAKOW | WEENA
G M R ] y X MINERALNA
[mm] [kg/m?] [mm] [mm]
R=600 - tuk wklgsty Flexi typ D )
> . niewymagane
2250 1105 |R=700 - tuk wypukly|  gr. 1x6,5mm 300 | 750 | 300 ymag

*) Bez uwzglednienia masy izolacji z weiny minerainej.
“*)Ry= 300 mm i R;= 400 mm — dla giecia piyt na mokro.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1m?

MATERIAL ZUZYCIE
1 Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Flexi typ D gr. 1x6,5mm 1,00| m?
2 Profil RIGIPS CD60 giety 1,30 m
3 Profil RIGIPS CD60 GypSerra®/Ultrastil® 3,30| m
4 Wieszak noniuszowy dolny do profilu CD60 gietego 4,30 szt
5 Czes$¢ gorna wieszaka noniuszowego 4,30] szt
6 tgcznik krzyzowy RIGIPS do profilu CD60 4,30 szt
7 tacznik wzdtuzny RIGIPS do profilu CD60 0,50| szt
8 Wkret RIGIPS TN 25 co 200mm 16,50 szt
9 Stalowe elementy mocujace: kotki, dyble 4,30 szt
a| Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 0,30| kg
10 b| Tasma spoinowa RIGIPS z widkna szklanego 1,20 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus,
| Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 Konczy lub SUPER 0,20| kg
1 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-ptyta / Akuplat+
- w razie potrzeby 1,00| m?
12 | Klamra zabezpieczajgca do wieszakéw noniuszowych 8,60| szt

Naklady materialowe maja charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.
Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynku wieszakow i uchwytéw oraz profil przys powinny by¢
okreslone w technicznej di
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